
8mil bga الوسادة متعدد الطبقات الطبقات HDI PCB مجلس الإلكترونية التجميع الصانع خدمة التجميع PCB

Point: جامدة مرنة PCB / 8MIL BGA PAD / متعدد الطبقات HDI PCB / HDI PCB مع أعمى عبر الثقوب ودفن
مطبوعة لوحات الدوائرفي HDI PCB التخصيص) HDI PCB عن طريق الثقوب / الدور السريع

https://www.o-leading.com/ae/products/China-Custom-Multilayer-PCB-Board-Service-Half-Plated-Hold-Wifi-Module-Small-BGA-Manufacturing-Desig.html
https://www.o-leading.com/ae/products/China-Custom-Multilayer-PCB-Board-Service-Half-Plated-Hold-Wifi-Module-Small-BGA-Manufacturing-Desig.html
























لوحة الدوائر HDI PCB سعر المصنع متعدد الطبقات جامدة مرنة

إمكانات إنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور
طبقة العد 1layer-32layer.
الانتهاء من سمك النحاس 1 / 3oz-12oz
عرض خط الحد / التباعد الداخلي 3.0mil / 3.0mil.
مي خط العرض / التباعد الخارجي 4.0mil / 4.0mil.
نسبة العرض إلى الارتفاع القصوى 10: 1.
سماكة مجلس 0.2mm-5.0mm.
(حجم لوحة ماكس (بوصة 635 * 1500mm.
الحد الأدنى لحجم حفرة حفر 4mil.
الحفرة الحقد التسامح +/- 3mil.
Biind / Puried Viass (أنواع AII) نعم
(عبر ملء (موصل وغير موصل نعم
المواد الأساسية FR-4، FR-4High TG.halogen المواد المجانية، روجرز، قاعدة الألومنيوم،بوليميد، النحاس الثقيلة
التشطيبات السطحية Hasl، OSP، ENIG، HAL-LF، Lmmersion الفضة،lmmersion القصدير، أصابع الذهب، حبر الكربون

SMT إمكانات إنتاج
PCB مواد FR-4، CEM-1، CEM-3، لوحة على أساس الألمنيوم، FPC
الحجم PCB ماكس 510x1500mm.
Min PCB 50 الحجمx50mm.
pcb سمك 0.5mm-4.5mm.
سماكة مجلس 0.5-4mm
مكونات دقيقة الحجم 0201.
مكون حجم رقاقة القياسية وأكبر 0603
مكون ماكس ارتفاع 15mm.
دقيقة أدلة الرصاص ملم 0.3
الكرة الملعب bga دقيقة 0.4mm
الدقة التنسيبية +/- 0.03mm

https://www.o-leading.com/ae/products/China-High-TG-PCB-supplier-customization-HDI-PCB-Printed-Circuit-Boards-Manufacturer.html










كيف يمكنك الحصول على الجودة الرائدة الجودة؟ يتم تحقيق معيار الجودة العالية مع ما يلي. .1

.ISO 9001: 2008 1.1 يتم التحكم في هذه العملية بموجب معايير
الاستخدام المكثف للبرنامج في إدارة عملية الإنتاج 1.2
ICT المفتش البصري الآلي) و) AOI ،1.3 معدات وأدوات اختبار الوزراء. على سبيل المثال مسبار الطيران، فحص الأشعة السينية
اختبار دائرة).)
1.4.DeTicated فريق ضمان الجودة مع عملية تحليل حالة الفشل
1.5. تدريب الموظفين والتعليم

2. كيف يا الرائدة في الحفاظ على سعر تنافسي الأسعار؟
على مدى العقد الماضي، تضاعفت أسعار العديد من المواد الخام (مثل النحاس والمواد الكيميائية) ثلاث مرات أو أربعة أضعاف؛
على الدولار الأمريكي؛ وزيادة تكلفة العمل لدينا أيضا بشكل كبير. RMB 31٪ ارتفعت العملة الصينية
ومع ذلك، فإن الرائدة في الحصول على تسعيرنا ثابتة. يمتلك هذا بالكامل عن ابتكاراتنا في تقليل التكلفة وتجنب النفايات وتحسين
الكفاءة. أسعارنا تنافسية للغاية في الصناعة بنفس جودة مستوى الجودة.
والجودة. Angengeon نحن نؤمن بالشراكة الفوز مع عملائنا. ستكون شراكتنا مفيدا للطرفين إذا استطعنا تزويدك بتكلفة

3. ما هي أنواع اللوحات عملية الرائدة؟
إلخ. ،PI ،والألواح الخالية من الهالوجين المشتركة، روجرز، أرلون، تيلفلون، ألواح الألمنيوم / النحاس ،FR4 المشتركة

؟PCB & PCBA 4. ما هي البيانات اللازمة لإنتاج
4.1 BOM (.بيل المواد) مع المراجعين للمضمون: وصف المكون، اسم الشركة المصنعة ورقم الجزء
.PCB Gerber 4.2 ملفات
4.3 PCB Ficrication Drawing ورسم التجمع PCBA.
إجراءات الاختبار. 4.4
4.5 أي قيود ميكانيكية مثل متطلبات ارتفاع الجمعية.

متعدد الطبقات؟ PCB 5. ما هي تدفق العملية النموذجية ل
Pth → الحفر → Layer Stacking → متعدد السندات → Inner Etching → Inner Aoi → قطع المواد الداخلية → فيلم جاف داخلي
التفتيش المرئي. → E / T → لوحة الطلاء ← الحفر الخارجي ← نقش → التوجيه →

؟HDI 6. ما هي المعدات الرئيسية لتصنيع
وغيرها. المعدات التي LDI ،آلة تعريض التلقائي ،VCP قائمة المعدات الرئيسية على النحو التالي: آلة الحفر بالليزر، آلة الضغط، خط
هي من الشاشة (اليابان)، آلات تعريض LDI لدينا هي الأفضل في الصناعة، آلات الحفر بالليزر هي من ميتسوبيشي وهيتاشي، آلات
التلقائي هي أيضا من هيتاشي، كلها تجعلنا نستطيع تلبية المتطلبات الفنية للعميل.

7. كم عدد أنواع السطح الرائدة يمكن أن تفعل الرصاص؟
O- الزعيم يحتوي على سلسلة كاملة من الانتهاء من السطح، مثل: ENIG، OSP، LF-Hasl، تصفيح الذهب (لينة / صعبة)، الفضة
شائعة الاستخدام في OSP، ENIG، OSP + ENIG .. الغمر، القصدير، الطلاء الفضي، طلاء القصدير الغمر، حبر الكربون وما إلى ذلك
HDI، نوصي عادة باستخدام عميل أو OSP OSP + ENIG إذا كان حجم BGA Pad .أقل من 0.3 مم

أيضا؟ SMT الرائدة تقدم خدمة o ؟ يمكنFPC 8. ما هي قدرتك على
يمكن أن يكون حجم لوحة العمل كبيرا مثل 2000 مم * layer، 240من طبقة واحدة إلى FPC 8 يمكن أن يؤدي الرائدة إلى اختلال
للعملاء. SMT STOP ONE مم، يرجى العثور على التفاصيل في الصفحة "القدرة المرنة". نحن نقدم أيضا خدمة

؟PCB 9. ما هي العوامل الرئيسية التي ستؤثر على سعر
مواد؛



صقل الأسطح؛
صعوبة التكنولوجيا
معايير الجودة المختلفة؛
خصائص ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛
شروط الدفع؛
بلدان التصنيع المختلفة.

وما هو الفرق؟ FPC و PCB، PWB 10. ما هو تعريف
ثنائي الفينيل متعدد الكلور قصيرة لوحات الدوائر المطبوعة؛
PWB قصير لمجلس الأسلاك المطبوعة، نفس المعنى مثل لوحة الدوائر المطبوعة؛
FPC قصيرة لوحات مطبوعة مرنة.


